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Abstract (en)
The device has first and second plug connection element (1,2) that can be mutually engaged to form electrical signal lines and at least one earth
line and at least one screen plate (3',4) on each connection element. The screen plates can be fixed to each connection element by latching
connections and have solder lugs (7,8') that protrude from each element in the latched state. The plates lie in flat contact with each other in the
connected state.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf einen Steckverbinder, insbesondere für SMD-Steckverbindungen. Die den Verbinder bildenden
Steckverbindungselemente (1, 2) sind dabei jeweils mit die elektrischen Kontakte abschirmenden Schirmblechen (3, 3' ; 4, 4') versehen. Die
Schirmbleche ihrerseits liegen, in verbundenem Zustand, im wesentlichen vollflächig aneinander an und sind mit Rastverbindungen (5, 17 ; 6, 18)
an den jeweiligen Steckverbindungselementen (1, 2) festgelegt. Zur elektrischen Kontaktierung der Schirmbleche (3, 3' ; 4, 4') dienen Lötfahnen (7,
7' ; 8, 8'), die über die Steckverbindungselemente (1,2) überstehen. Vorzugsweise sind an die Schirmbleche (3, 3' ; 4, 4') SMD-Anschlüsse (21; 22)
angeformt. <IMAGE>
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